JEKJAPAIIISI ITIPO BUIIIOBIIHICTH

1. Papioobnagnanna: GSM900/1800, UMTS, LTE, WI-FI (IEEE 802.11 (a/b/g/n/ac), Bluetooth (IEEE Std
802.15.1), NFC, GNSS, FM npuiimau.
(supib, mun, Homep napmii yu cepiiinuii Homep)

2. ToapucTBo 3 0o0mMexeHoI0 BianopinanbHicTIO «Camcynr Enexrponike Ykpaina Komnani» (Byn. JIsBa
Toncroro, 6ya. 57, 01032, m. Kui, Ykpaina; kon €IPTIOY 36048094; ten. +380(44) 390-53-33)

(Haiimenysanns ma adpeca 6upobHuka abo 1020 YNOBH08ANCEHO20 NPeOCMAGHUKA,

3. s aexaapanisi BianoBigHOCTi BHAAHA Mig 0coOHCTY BinmoBinaJbHiCTL BHPOOHHKA.

4. O0’€eKT neknapartii:

Hasea obnaonanns: Papiotenedon cHeTeM CTIILHHKOBOIO 3B°SI3KY;

Topzosenvha mapka: SAMSUNG;

Mooenv: SM-AT50FN/DS;

3apaonuii npucmpiii: mopenb EP-TASOE*E (ne * - naTuHcbki aitepu (B, W), mo no3HadanTs KoJip Kopmycy);

Bupobnux: «Samsung Electronics Co., Ltd.» (129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677,

Republic of Korea) / «Camcynr Enexrponike Ko., JIta.» (129, Camcynr-po, Ventonr-ry, CyBon-ci, 'yeoHri-zo,

16677, Pecrrybnika Kopes);

Micye supobruymsa:

1. «Samsung Electronics Co., Ltd.» (#94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Gyeongbuk-Do, 730-350, Republic of
Korea) / «Camcynr Eaexrtponike Ko., JIta.» (#94-1, Imcy-Iour, T'ymi Ciri, I'yenbyk-Ilo, 730-350,
Pecny6nika Kopes),

2. «Samsung Electronics Vietnam Co.Ltd.» (Yenphong 1-I.P, Yentrung Commune, Yenphong Dist., Bacninh
Province, Vietnam) / «Camcynr Enexrponike B’ernam Ko., JIta.» (Yeuxour 1-LITi, Yentpanr Komron,
VYenxonr JlicT., baunnx [1poBuHL, B’erHam),

3. «Samsung Electronics Viet Nam Thai Nguyen» (Yen Binh Industrial park, Dong Tien Commune, Pho Yen
District, Thai Nguyen Province, Vietnam) / «Cameynr Enexrponike B’er THam Txai Hryen» (Ven Bunx
Inpacrpian napk, Jlonr Tien, Komeion, ITxo Ven [icrpikt, Txai Exryen I1posiHue, B’ etnam),

4. «Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.» (No 9 WeiSi Road, Micro-Electronics Industrial Park,
Xiging District, Tianjin, China) / «Tianmkin Camcynr Teaxom Texuoaomxki Ko., JIta» (Ne 9 Beci Poap,
Mikpo-Enexrponikc Inmacrpian Iapk, Kcikinr lictpikt, Tianmkin, Kurait),

5. «Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.» (516229, Chenjiang Town, Huizhou City, Guandong, China) /
«Camcynr Eaexrponike Xyizxoy» (516229, Yenmxkianr Toyn, Xyisxoy Citi, I'yaunonr, Kurait),

6. «Samsung India Electronics Private Limited» (B-1, Sector 81 Phase II Noida 201 305 Uttar Pradesh India) /
«Camcynr Innis Esnexrponike IpiBat Jimiten» (Bb-1, Cexkrop 81 ®ase Il Hoina 201 305 IOtrap IIpanem
IHnis).

Homep napmii abo cepitinuii Homep: IPOAYKIisi BUTOTOBJSIETbCS CePiiiHO.

(idenmugpixayis padioobnadnanns, Axa 0ae 3moey 3abesneyumu 1020 NPOCMENCYBAHICNIb, MOJNCE GKTIOUAMU KOTbOPOBe YimKe

306paicenna y pazi nompebu ons ioenmugixayii 3asnavenozo padioobradHauus,)

5. OG’exr meknapauii Binnosinae BuMoraM «TexXHIYHOro perjamMeHTy pafiooG6/agHAHHS», 3aTBEPIKEHOI0
nocranoBoro Kabinera MinicTpiB Ykpaiuu Big 24.05.2017p. Ne 355.

6. Cranmaptu 3 TepeNiKy HaliOHaJbHMX CTaHOAPTiB, IO OyJIM 3acTOCOBaHi, Ta iHII CTaHAAPTH i TEXHiyHi
crienudikanil, 070 AKUX JEKIaPYETHCS BiMOBiAHICTE:

3 be3neku (nyHkm 6 mexHiuHO20 peziamenmy):

ACTY EN 60950-1:2015 (EN 60950-1:2006 A11:2009 A1:2010 A12:2011 AC:2011 A2:2013, IDT);

ACTY EN 50360:2007 (EN 50360:2001, IDT);

JACTY EN 50566:2015 (EN 50566:2013; AC:2014, IDT);

EN 50663:2017, Bssta Ha 06nik

3 enexmpomazHimnoi cymicnocmi (nyHkm 6 mexHiuHO20 peznamenmy): y OOB TOB «OC «LICMB»»
JACTY EN 301 489-1:2014 (EN 301 489-1 V1.9.2, IDT); UA.032.D._ OS54 —/f
ACTY ETSI EN 301 489-17:2008 (ETSI EN 301 489-17:2002, IDT); pata __ W0 OF. Z&/f

ACTY ETSI EN 301 489-3:2009 (ETSI EN 301 489-3:2002, IDT);



JCTY EN 55032:2014 (EN 55032:2012, EN 55032:2012/AC:2013, IDT);
Draft ETSI EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03);

Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11);

EN 55035:2017 (17/11/2017),

egpexmusne guxopucmanHs padioyacmomHnozo pecypcy (RyHKm 7 mexHiuHo20 pe2namenmy):
JACTY ETSI EN 301 511:2016 (ETSI EN 301 511:2015, IDT);

JACTY ETSI EN 300 328:2008 (ETSI EN 300 328:2006, IDT);

JACTY 7115:2009 (ETSI EN 301 893:2008, MOD);

JCTY ETSI EN 300 330-2:2015 (ETSI EN 300 330-2:2010, IDT);
JCTY ETSI EN 300 440-2:2014 (ETSI EN 300 440-2:2010, IDT)

ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11);

ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03);

ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05);

ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07);

ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 (2017-08);

ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 (2017-07);

ETSI EN 302 502 V2.1.1 (2017-03);

ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06).

(i3 3a3nauennam ioenmugpixayiiino2o Homepa, eepcii ma oamu 6UOAHHS)

7. lpusHavenuii oprad 3 oUiHkH BignoBigHocti OOB «Opzan cepmudpikayii «Llenmp cepmupikayii mamepianie
ma eupobie» (Ne UA.TR.032)

(naiimenysanns, idenmudpixayiiinuit Homep 32i0HO 3 peECMPOM NPUBHAYEHUX Op2aHis)

BukoHaB po0GOTH 3 oyiHKU 6i0n0eioHocmi 3a npoyedyporo excnepmu3u muny (Moodyns B)
(onuc euxonanux Hum 0iti)

Ta Buaas ceptudikat ekcrieptusu Tumy Ne UA.032.CT.0141-18 Bix 18 Bepecus 2018 p.
(y pasi 3anyyeHHss NPUSHAYeHO20 Op2aHy 3 OYIHKU 8iON0GIOHOCM).

8. lonarkoBa iHGopMaLlis:
3miHa Bepcii mporpaMHOro 3a0e3reuveHHs, IO 3aCTOCOBYEThCS B pajioTenedoHax He BIUIMBAE Ha TEXHiyHi
XapaKTepUCTHKH panioobaaiHaHHS.

IMignucano Bix iMeHi Ta 3a nopydennsam Bix 03.08.2015 p. “Samsung Electronics Co., Ltd.” (129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic ol Korea/ Pecny6nika Kopes), ynoBHOBaxeHHM
npencraBHUKoM B YkpaiHi TOB «CamcyHr Enextponike Ykpaina Komnani»

M. KuiB, Ykpaina 19 BepecHsi 2018 p.

(micye ma oama eudadi)
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